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安徽铜峰电子股份有限公司 

关于电容器用薄膜生产一线技术改造项目的公告 

 

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 

 

重要内容提示： 

 项目名称：铜峰电子电容器用薄膜生产一线技术改造项目 

 项目实施主体：安徽铜峰电子股份有限公司（以下简称“铜峰电子”

或“公司”） 

 计划投资金额：本项目估算总投资额为 16660万元（含用汇 1500万

欧元）。其中固定资产投资为 15160万元，流动资金 1500 万元。 

 相关风险提示：项目实施过程中可能面临宏观经济波动、市场竞争

加剧、行业市场不达预期等风险，短期内投资收益存在一定的不确定性。 

 

一、项目概述 

（一）项目基本情况 

公司从上世纪八十年代开始陆续投资建设八条电容器用聚丙烯薄膜生产线。

其中第一条电容器用薄膜生产线系 1988年从德国引进，至今已运行 36年。该生

产线由于建成时间长，产线设计参数较目前主流生产线落后，设备已严重老化，

生产速度慢，单位产出能耗偏高。目前该生产线产品性能已经无法满足市场主流

要求，所生产薄膜只能用于低端市场，产品竞争力不足。公司拟对该条生产线进

行技术改造，以提高生产效率，降低运行成本，提升产品性能，适应中高端市场

需求。 

（二）董事会审议程序 



公司于 2024 年 6 月 12 日召开第十届董事会第四次会议，会议以同意 7 票，

反对 0票，弃权 0票，审议通过了《关于电容器用薄膜生产一线技术改造项目的

议案》，同意公司对电容器用薄膜生产一线进行技术改造。本议案已经公司董事

会战略委员会审议通过。 

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次对

外投资事项在公司董事会审批权限范围之内，无须提交公司股东大会审议。 

（三）本次项目实施不属于关联交易和重大资产重组事项。 

 

二、实施主体基本情况 

（一）实施主体：安徽铜峰电子股份有限公司 

（二）类型：股份有限公司（上市） 

（三）注册资本：63062.9155万元人民币 

（四）住所：安徽省铜陵市经济技术开发区翠湖三路 399号铜峰工业园 

（五）经营范围：电工薄膜、金属化膜、电容器、聚丙烯再生粒子、电力节

能装置、电子材料、元器件的生产、研究、开发、销售及科技成果转让，化工产

品、日用或精细化工产品（不含危险品）、金属材料及制品、机械设备、电子产

品、家用电器，包装材料、塑料膜（绝缘材料）、建材生产、销售及加工服务，

建筑智能化系统集成，安全防范系统工程的设计、施工与维护，计算机系统集成

及信息技术服务，LED 用封装支架生产、销售，LED 用封装支架材料销售，自营

和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和

技术除外) 

 

三、项目基本情况 

（一）项目名称：铜峰电子电容器用薄膜新一线技术改造项目 

（二）项目地点：本项目地点位于安徽省铜陵市经济技术开发区铜峰工业园 

（三）项目主要内容：项目将利用公司电容器用薄膜生产一线原有厂房，对

厂房及设施进行升级改造，从国外引进一条电容器用薄膜生产线，并配套部分国

产设备及相关公用辅助工程。项目完成后将年产聚丙烯薄膜 2800吨及 1484吨再

生粒子。 



（四）项目投资金额：本技改项目总投资为 16660 万元（含用汇 1500 万欧

元）。其中固定资产投资为 15140万元，流动资金 1500万元。 

（五）项目建设期：24个月 

（六）出资方式：自筹资金 

 

四、对公司的影响 

本次对电容器用薄膜生产一线进行技术改造符合公司的发展规划，将有效提

升生产线生产能力和产品性能，降低生产成本，增强公司核心竞争力，提高经济

效益。 

本次对外投资不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，对公司未

来发展具有积极影响，符合公司股东的利益。 

 

五、风险分析及应对措施 

本项目实际实施过程中可能面临宏观经济波动、市场竞争加剧、行业市场不

达预期等风险，短期内投资收益存在一定的不确定性。公司将做好市场分析，着

力提升项目产品质量和性能，加强企业内部管理，提高劳动生产率，降低生产成

本，增强产品竞争力，提升产品在国内外市场地位。 

特此公告。 

 

 

安徽铜峰电子股份有限公司董事会 

                                          2024年 6月 13日 


